
中关村新兴科技服务业产业联盟
⒛26(65)号

关于《半导体引线键合封装通用技术规范》等6项团体标

准征求意见的通知
各有关单位、专家 :

由中关村新兴科技服务业产业联盟批准立项的 《半导体引线

键合封装通用技术规范》等 6项 团体标准已完成征求意见稿。根
据 《中关村新兴科技服务业产业联盟团体标准管理办法》的相关

规定,现面向社会公开征求意见。具体团体标准征求意见材料见
附件。

前将团体标准的意见反馈表以电子邮件形式反馈至中关村河|终谬

请各相关单位及专家提出宝贵意见,并于⒛26年 9月
、
14早
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科技服务业产业联盟标准化技术委员会秘书处,逾期未反馈薏:雳
视为无意见。

联系人:霍文静, 18611373676
电子邮箱:stsizpark@126。 ∞m

通讯地址:北京市通州区科创十三街一号院综合楼 ⒛6
附件 1:《半导体引线键合封装通用技术规范》等 6项 团

准征求意见稿及编制说明

附件⒉ 意见反馈表

体标

附件⒊ 团体标准征求意见项目清单

中关村新氵



团体标准征求意见项目清单
序号 标准名称

半导体引线键合封装通用技术规范
’

臼 大功率充电桩变压器高效散热铝合金壳体

3 调制蜂蜜制品生产加工技术规程

4 高原牛羊副产物生物有机肥料生产技术规范

5 桑蚕丝机织布坯

6 生态有机肥料加工技术规程
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